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DELL OptiPlex 7040 Intel® Core™ i5 i5-6500 8 GB DDR4-SDRAM
500 GB HDD Windows 7 Professional Mini Tower คอมพิวเตอร์​ส่วน
บุคคล​ ดํา

Brand : DELL Product family: OptiPlex Product code:
7040-3854+630-15804

Product name : 7040

หน่วย​ประ​มวล​ผล

ผู้​ผลิต​หน่วย​ประมวล​ผล * Intel
ตระกูล​ของ​หน่วย​ประมวล​ผล * Intel® Core™ i5
รุ่น​หน่วย​ประมวล​ผลก​ลาง Intel® Core™ i5 เจน​เนอ​เรชั่น 6
รุ่น​ของ​หน่วย​ประมวล​ผล * i5-6500
แกน​หน่วย​ประ​มวล​ผล 4
กลุ่ม​ชุด​คําสั่ง​ของ​หน่วย​ประ​มวล
ผล 4

ความถี่​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​ของ​หน่วย​ประ
มวล​ผล 3.6 GHz

ความถี่​ของ​หน่วย​ประมวล​ผล * 3.2 GHz
ซ็อก​เก​็ตของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล LGA 1151 (Socket H4)
แคช​ของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล 6 MB
ชนิด​ของ​หน่วย​ความ​จําแคช​ของ​หน่วย
ประ​มวล​ผล สมา​ร์ทแคช

อัตรา​ความเร็ว​ของ​บัส​ใน​ระ​บบ 8 GT/s
ชนิด​ขอ​งบ​ัส DMI3
FSB พา​ริ​ตี้ ×
ลิ​โท​กราฟ​ีของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล 14 nm
โหมด​การ​ทํางาน​ของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล 64 บิท
ตระกูล​ของ​ตัว​ประ​มวล​ผล Intel Core i5-6500 Desktop series
ชื่อ​รหัส​ของ​ตัว​ประ​เมิน​ผล Skylake
การ​เกิด​ความ​ร้อน​มาก​ที่สุด​ของ
CPU ใน​เวลา​ใด​เวลา​หน​ึ่ง 65 W

Tcase 71 °C
เวอร์ชัน​ของ​ช่อง​เสีย​บ PCI Express 3.0

ซอ​ฟต์แวร์

ระบบ​ปฏิบัติ​การ​ฟื้นฟู​คืน​สู่​สภาพ
ปก​ติ Windows 10 Pro

ระบบ​ปฏิบัติ​การ​ที่​ติด​ตั้ง​ * Windows 7 Professional
รวม​ไดร์ฟ​เวอร์​มาด​้วย ✔

ซอฟต์แวร์​ที่มา​พร้อม​กัน Microsoft Office Home & Business
2013

คุณสมบัติ​พิเศษ​ของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล

ข้อ​ได้​เปรียบ​ทาง​ธุรกิจ​ขนาด​เล็ก
ของ Intel® (Intel® SBA) ✔
เทคโนโลยี​การ​แสดง​ผล​แบบ​ไร้​สาย​ของ
Intel ✔

Intel® 64 ✔
เท​คโน​โลยี Enhanced Intel
SpeedStep ✔
เลือก​เป็น​แบบ​ฝัง​ตัว (embedded)
ได้ ✔

เท​คโน​โลยี Intel® Built-in Visuals ✔
เทคโนโลยี​สาม​มิติ​ของ InTru™ ✔
ตัว​ภายใน​ของ Intel® (Intel®
Insider™) ✔
เท​คโน​โลยี Intel® Clear Video HD
(Intel® CVT HD) ✔
เทคโนโลยี​เคลียร์​วีดีโอ​ของ​อิน
เทล ✔
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หน่วย​ประ​มวล​ผล

จํานวน​ช่อง​ทาง​สูง​สุด PCI Express 16
โครงสร้าง​ของ​ช่อง​เสียบ​อุป​กร​ณ์ 1x16, 2x8, 1x8+2x4
จํานวน​หน่วย​ประมวล​ผล​ที่​ติด​ตั้ง
ไว้​แล้​ว 1

อุป​กร​ณ์ Stepping R0
หน่วย​ความ​จําภายใน​สูงสุด​ที่
หน่วย​ประมวล​ผล​รองรับ​ได้ 64 GB

ชนิด​ของ​หน่วย​ความ​จําที่​หน่วย
ประมวล​ผล​รอง​รับ DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM

ความเร็ว​นาฬิกา​ของ​หน่วย​ความ
จําที่​หน่วย​ประมวล​ผล​รอง​รับ 2133,1333,1600,1866 MHz

ความเร็ว​ของ​หน่วย​ความ​จําที่
หน่วย​ประมวล​ผล​รอง​รับ​ (สูง​สุด​) 34.1 GB/s

ECC ที่​หน่วย​ประมวล​ผล​รอง​รับ ×
แรง​ดัน​ไฟฟ้า​ของ​หน่วย​ความ
จําหน่วย​ประมวล​ผล​รอง​รับ 1.35 V

หน่วย​ความ​จํา

หน่วย​ความ​จําภาย​ใน * 8 GB
หน่วย​ความ​จําภายใน​สูง​สุด​ * 32 GB
ประเภท​หน่วย​ความ​จําภาย​ใน DDR4-SDRAM
ผัง​หน่วย​ความ​จํา (ช่อง​ใส่ x ขนาด​) 2 x 4 GB
ช่อง​สําหรับ​ติด​ตั้ง​หน่วย​ความ​จํา 4x DIMM
ความเร็ว​ใน​การ​ส่ง​ข้อ​มูล 2133 MHz
แรม​ที่​ใช้​กัน​ทั่ว​ไป ✔
ช่อง​หน่วย​ความ​จํา สอง​ช่อง​สัญญา​ณ

หน่วย​จัด​เก็บ​ข้อ​มูล

ความ​จุ​รวม​ * 500 GB
แหล่ง​เก็บ​ข้อ​มูล​ * HDD
ประเภท​ของ​ออ​พติ​คอ​ลไดร์ฟ​ * DVD-ROM
จํานวน​ไดร์ฟ​จัด​เก็บ​ข้อมูล​ที่​ติด
ตั้ง 1

จํานวน​ที่​เก็บ​ข้อมูล​ที่​ติด​ตั้ง 1
ความ​จุ​ของ​ฮาร์ด​ได​รฟ์ 500 GB
การ​เชื่อม​ต่อ​ฮาร์ด​ได​รฟ์ SATA III
ความเร็ว​ใน​ฮาร์ด​ได​รฟ์ 7200 RPM
ขนาด​ของ​ฮาร์ด​ได​รฟ์ 3.​5 นิ​้ว
รวม​อุปกรณ์​อ่าน​การ​์ด ×
รอง​รับ RAID ✔
กราฟ​ิก

ตัว​ปรับ​ต่อ​บน​ภาพ​กราฟ​ฟิก​ * ✔
รุ่น​ของ​การ์ด​จอ​แยก​ * ไม่​มี
ตระกูล​การ์ด​จอ​แบบ​ออ​นบ​อร​์ด Intel กราฟ​ิค HD
รุ่น​ของ​การ์ด​จอ​แบบ​ติด​ตั้ง​บน​แผง
วงจร​หลัก​ * Intel® กราฟ​ิค HD 530

ความถี่​พื้น​ฐาน​ของ​ตัว​ปรับ​การ
แสดง​ภาพ​บน​คอม​พิวเต​อร์ 350 MHz

ความถี่​พลวัต​ของ​ตัว​ปรับ​การ​แสดง
ภาพ​บน​คอม​พิวเต​อร์ 1050 MHz

หน่วย​ความ​จําสูงสุด​ของ​การ์ด​จอ
ที่​ติด​ตั้ง​บน​แผง​วงจร​หล​ัก 1.74 GB

จํานวน​หน้า​จอ​ที่​การ์ด​จอ​ที่​ติด
ตั้ง​บน​แผง​วงจร​หลัก​รอง​รับ 3

การ์ด​จอ​ที่​ติด​ตั้ง​บน​แผง​วงจร​หลัก​
เวอร์​ชัน DirectX 12.0

การ์ด​จอ​ที่​ติด​ตั้ง​บน​แผง​วงจร​หลัก​
เวอร์​ชัน OpenGL 4.4

หมายเลข​ของ​การ์ด​จอ​แบบ​ติด​ตั้ง​บน
แผง​วงจร​หล​ัก 1912

เปิด​การ​รอง​รับ GL ขอ​งอ​ะแด​ปเตอร์
กราฟ​ฟิก ✔

ระบบ​เครือ​ข่า​ย

เชื่อม​ต่อ​อี​เธอ​ร์เน็ต​ * ✔

คุณสมบัติ​พิเศษ​ของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล

เท​คโน​โลยี VT-x พร​้อม Extended
Page Tables (EPT) ✔

Intel® TSX - NI ✔
สถานะ​ไม่​ได้​ใช้​งาน ✔
เทคโนโลยี​การ​ตรวจ​จับ​ความ​ร้อน ✔
Intel® Stable Image Platform
Program (SIPP) ✔
วิธี​การ​เข้า​รหัส​แบบ​กลุ่ม​ของ
Intel® (Intel® AES-NI) ✔

รหัส​ความ​ปลอดภัย​ของ​อิน​เทล ✔
Intel® OS Guard ✔
เท​คโน​โลยี Intel® Trusted Execution ✔
การ​จัดการ​กับ​บิต​ที่​ใช้​งาน​ไม่​ได้ ✔
Intel HD Graphics ✔
เท​คโน​โลยี Intel® FDI ×
การ​เข้า​ถึง​หน่วย​ความ​จํา Intel®
Flex ×
การ​เข้า​ถึง​หน่วย​ความ​จําอย่าง
รวดเร็ว​ของ Intel® ×

Intel® Smart Cache ✔
Intel® Enhanced Halt State ✔
Intel® Demand Based Switching ×
ส่วน​ขยาย​ของ​อินเทล​ซอฟต์แวร์​การ
์ด ( Intel® SGX) ✔
เท​คโน​โลยี Intel® Clear Video
สําหรับ MID (Intel® CVT for MID) ✔
ขนาด​แพ็คเกจ​ของ​ตัว​ประ​มวล​ผล 37.5 x 37.5 มม.​
รองรับ​ชุด​คําสั่ง SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1
รหัส​หน่วย​ประ​มวล​ผล SR2BX
การ​รองรับ​การ​เพิ่ม​ขยาย​ได้​ใน​อนาค
ต 1S

การ​กําหนด​ค่า​หน่วย​ประมวล​ผลก​ลาง
(CPU) (สูง​สุด​) 1

การ​พิมพ์​ลาย​วงจร​ลง​ใน​ชิป​ของ​กราฟ
ิก & IMC 14 nm

ข้อ​กําหนด​เรื่อง​ความ​ร้อน PCG 2015C
เท​คโน​โลยี Intel® Virtualization
สําหรับ I/O ทาง​ตรง (VT-d) ✔
เท​คโน​โลยี Intel® Identity
Protection 1.00

เวอร์ชัน​ของ​เท​คโน​โลยี Intel®
Stable Image Platform Program
(SIPP)

1.00

เท​คโน​โลยี Intel® Secure Key 1.00
เท​คโน​โลยี Intel® Virtualization (VT-
x) ✔
เวอร์ชัน​ของ​เท​คโน​โลยี Intel®
Small Business Advantage (SBA) 1.00

Intel® รุ​่น TSX-NI 1.00
เท​คโน​โลยี Intel® Dual Display
Capable ×

เท​คโน​โลยี Intel® Rapid Storage ×
หน่วย​ประ​มวล​ผล ARK ID 88184
เทคโนโลยี​บูสต์แบบ​รวดเร​็ว Intel®
Turbo Boost 2.0

เท​คโน​โลยี Hyper Threading ของ
Intel® (Intel® HT Technology) ×
อิน​เท​ลควิก​ซิงค์​วิ​ดี​โอ (Intel®
Quick Sync Video) ✔
เทคโนโลยี​เชื่อม​ต่อ​สัญญา​นไร้​สาย
Intel® My WiFi (Intel® MWT) ×
เทคโนโลยี​การ​ป้องกัน​การ​พิสูจน์
ตัว​ตน​ของ Intel® (Intel® IPT) ✔
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ระบบ​เครือ​ข่า​ย

ระดับ​ความเร็ว​ของ​การ​เชื่อม​ต่อ​อี
เธอ​ร์เน็ต 10,100,1000 Mbit/s

เทคโนโลยี​สาย​เคเบิล 10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi * ×
พอร์ต​และ​การ​เชื่อม​ต่อ

จํานวน​พอ​ร์ต USB 2.0 * 4
จํานวน​พอ​ร์ต USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) ชน​ิด A * 6

พอ​ร์ต DVI ×
จํานวน​ช่อง​เสีย​บ HDMI * 1
จํานวน​ดิสเพลย์​พอ​ร์ต 2
ช่อง​เสียบ​สาย​เชื่อม​ต่อ​อี​เธอ
ร์เน็ต (RJ-45) 1

ช่อง​เสียบ​ไมโคร​โฟน ×
สาย​ออก ✔
ช่อง​เสียบ​หู​ฟัง​และ​ไมค์ร่วม​กัน ✔
ปริมาณ​พอร์ต​อนุ​กรม 1

ช่อง​เสียบ​อุปกรณ์​เพิ่ม​เต​ิม

ช่อ​ง PCI Express x1 1
ช่อ​ง PCI Express x16 2
ช่อ​ง PCI 1

การ​ออก​แบบ

ประเภท​แช​สซี * Mini Tower
รองรับ​การ​วาง​ตําแหน​่ง แนว​นอน​/แนว​ตั้ง
ระบบ​ทําความ​เย็น​ของ​นํ้า ×
จํานวน​ช่อง​ใส่​ไดร์ฟ​ขนาด​ 5.​25" 1
จํานวน​ของ​บริเวณ​ที่​กําหนด​ 2​.​5 นิ
้ว 2

ช่อง​เสียบ​เคเบิล​แบบ​ล็อค ✔
สี​ของ​ผลิต​ภัณฑ์​ * ดํา

ประ​สิทธิ​ภาพ

ระบบ​เครื่อง​เสีย​ง HD
การ​ป้องกัน​รหัส​ผ่า​น ✔
ประเภท​ของ​การ​ป้องกัน​โดย​ใช้​รหัส
ผ่า​น BIOS

ชนิด​ของ​ผลิต​ภัณฑ์​ * คอมพิวเตอร์​ส่วน​บุ​คคล

ซอ​ฟต์แวร์

ระบบ​ปฏิบัติ​การ 64 บิท

คุณสมบัติ​พิเศษ​ของ​หน่วย​ประ​มวล​ผล

เทคโนโลยี​การ​ป้องกัน​ขโมย​ของ
Intel® (Intel® AT) ×
หน่วย​ประมวล​ผล​แบบ​ไม่มี​การ​ขัด​แย้
ง ✔

กําลัง​ไฟ

แหล่ง​จ่าย​ไฟ * 240 W
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​แรง​ดัน​ไฟฟ้า​อิน​พุต 100 - 240 V
แหล่ง​จ่าย​ไฟ​ความ​ถี่ 50 - 60 Hz

เงื่อนไข​ใน​การ​ทํางาน

อุณหภูมิ​ใน​การ​ทํางาน (T-T) 5 - 35 °C
อุณหภูมิ​ใน​การ​เก​็บ (T-T) -40 - 65 °C
ความชื้นสัมพัทธ์​ที่​เครื่อง
ทํางาน (H-H) 20 - 80%

การ​จัด​เก็บ​ความ​ชื้น​สัมพัทธ​์ (R-
H) 5 - 95%

ระดับ​ความ​สูง​ที่​เครื่อง​ทํางาน -15.​2 - 3048 ม.​
ระดับ​ความ​สูง​ที่​เครื่อง​ไม่
ปฏิบัติ​การ​/ไม่​ทํางาน -15.​2 - 10668 ม.​

ใบรับ​รอง

ใบรับ​รอง​การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​กําหนด RoHS
ใบรับ​รอง CECP, WEEE

ความ​ยั่งยืน

ใบรับ​รอง​มา​ตฐาน​ความ​ยั่งยืน ประหยัด​พลัง​งาน

นํ้าหนัก​และ​ขน​าด

ความ​กว้าง​ * 154 มม.​
ความ​ลึก​ * 274 มม.​
ความ​สูง​ * 350 มม.​
นํ้าหนัก​ * 8 กก.​

ข้อมูล​บรรจุ​ภัณฑ​์

รวม​สาย​เคเบิล กระแส​ไฟฟ้า​สล​ับ
ระบบ​แมน​นวล ✔
หน้า​จอแส​ดง​ผล

รวม​การ​แสดง​ผล * ×
คุณสมบัติ​อื่นๆ

จํานวน​ออ​ปติ​คอ​ลได​ร์ฟ 1
เท​คโน​โลยี Intel® Virtualization
(Intel® VT) VT-x, VT-d

กลุ่ม​เป้า​หมา​ย องค์​กร​, ธุรกิจ​ขนาด​ย่อ​ม
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Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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